
   
•	 配备了各种基于光纤的 IR 激光器，以启用主机的处理能力
•	 轻松配置可手动装载的 300mm x 300mm 工件台，但只能加工 

250mm x 300mm 的面积 
•	 专为提供各种材质的精密产品而设计
•	 符合 CE 和 SMEMA 

  为了稳定量产而设计

大批量微加工生产中的行业标杆 

成熟的多功能性

Lumen™ 系列是当今市场提供的
最灵活的跨行业激光微加工平台。 
它的基础平台能适应一系列激光
机，可以实现不同应用，例如切
割、打标、钻孔或雕刻。 

在与消费电子行业领导企业的密切
合作过程中，我们了解到客户对
高产能、高性价比解决方案的需
求, 同时要求产品具有高质量和性
能, 并运用积累了10 多年的行业知
识，Lumen 正是在此基础上设计
完成的。 

开发和设计 Lumen 的目的在于在
对各种不同材质进行加工时都能提
供精密产品，同时在大批量生产环
境中还保持专注于始终如一地提供
高产量。 

由专家设计 持续的精密度

IR 光纤 QCW 激光器配置
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激光器
类型				    DPSS 光纤
波长				    1064 nm 

激光束定位
类型 				    具有数字闭环伺服控制功能的 	
				    高速电流计 
精度				    ± 25 µm
最大平均速度			   400 mm/s（协调模式）
( 取决于所用的应用） 		  3 ms（步进和重复）  		
				    <50 mm/s（仅限在工件台内） 

激光功率控制 
精度 				    100 mw
分辨率				    10 mw
传感器类型			   热电堆 

自动对准和照明
相机视野 			   5.9 mm x 4.6 mm 
检测装置			   CCD，单色 
照明				    LED

零件处理工件台 
类型 				    堆叠工件台
最大零件尺寸 			   300 mm x 300 mm
最大加工面积			   250 mm x 300 mm 

可编程的 Z 工件台 
类型 				    1 µm
最大平均速度 			   > 20 mm/s
可重复性 			   ± 10 µm
行程				    >20 mm

操作系统 
计算机				    Windows 7

所需的配件 
排气装置
esiCAM 软件
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